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L Preparar una mezcla sólida con uno o mÆs fluoropolImeros y uno 0 
mÆs polImeros termoplÆsticos tØrmicamente estables a temperaturas 
de mØs de 400°C; 

ii. Mezclar la función y extraer dicha mezcla sóIida a temperaturas de 
entre 250°C a 400°C para lograr la homogeneización; 

iii. Someter la extracción a med ios mecÆnicos para obtener un polvo de 
hasta 100 micrones de tamaæo promedio; 

iv. Aplicar dicho polvo en un substrato; y 
v. Calentar dicho substrato a temperaturas suficientes para hacer que 

dicho polvo se vuelva lo suficientemente fluido para revestir dicho 
substrato. 

El proceso del presente invento busca obtener un substrato revestido con 
caracteristicas mejoradas de emisiôn a largo plazo debido a la presencia de 
altos niveles de fluoropoilmeros en la superficie del revestimiento. 

En la descripción de la solicitud se afirma que las composiciones que incluyen 
resinas acrIlicas para estabilizar el revestimiento o como agente de promoción 
de fluidez no son adecuadas para revestimientos no-adherentes para 
utensilios de cocina. De otra parte, se aflrma que las formulaciones que 
incluyen resinas de silicona aunque tienen buena resistencia al calor, sus 
propiedades de emisiôn son limitadas a largo plazo. Finalmente, se menciona 
un problema con el contenido de solventes orgÆnicos de los revestimientos. 

� El objeto de la invención definido se catalogó como C09D 1271012, segün la  
Clasificación Intemacional de Patentes (IPC). 

3. De la solicitud de Patente 

3.1. DescruciOn (artIculo 28 D 486) 

� La descripciOn contiene cantidades expresadas en el sistema ingles, como por 
ejemplo grados Fahrenheit. Se recomienda realizar la conversiOn al Sistema 
Intemacional de Unidades. 

En conclusiOn, el capItulo descriptivo no cumplirla con el requisito de claridad 
requendo de acuerdo con el artIculo 28 de la DecisiOn 486. 

3.2. Reivindicaciones (artIculo 30 D 486) 

� En la reivindicaciOn independiente I se encuentran expresiones indefinidas 
tales como ". . . una mezcla sOlida con uno o mâs fluoropolimeros y uno o 
mÆs polimeros termoplÆsticos. dicho substrato a temperaturas 
suficientes..." (Negrita Personal). 

Dado que las expresiones resaltadas en negrilla son tan amplias que no 
permiten definir exactamente la invenciOn, se recomienda reemptazarlas par la 
informaciOn tØcnica que corresponde a quØ tipo de fluoropoilmeros y 
poilmeros termoplÆsticos se reflere y a quØ temperaturas se calienta el 
substrato. 

En la descnpción de la solicitud en estudio el seæor solicitante reconoce to 
siguiente: a&iste un nÆmero de pubilcaciones sobre el arte previo que dan a 
conocer una aleación fundida de fluoropo!Imeros y polimeros termoplÆsticos, 
extrayendo una mezcla, formando un polvo de la extracción y apilcendo al 
polvo a un sustrato como revestimiento" (Folio 17, pÆrrafo 3). No obstante, en 
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la reivindicaciOn independiente I de la solicitud en estudio tambiØn se plantea 
que el proceso implica preparar una mezcla de fluoropoilmeros y poilmeros 
termoplÆsticos, mezclar la fundición, extraer la mezcla, formar un polvo, 
aplicar el polvo en el substrato y calentar el substrato para fundir el polvo y 
producir el revestimiento. 

Lo anterior muestra que la reivindicaciOn independiente 1, la cual encierra et 
objeto de la patentabilidad de la invención, estØ planteada de una forma 
demasiado general de forma que es muy cercana a to conocido en el arte 
previo, teniendo en cuenta 10 expresado en la descripciOn. Por 10 tanto, se 
recomienda que la reivindicaciôn independiente I incluya el aporte tØcnico que 
realiza el inventor. 

Para lograr to anterior, el seæor solicitante debe analizar si el aporte tØcnico 
estØ en el proceso 0 en la formulaciOn para el revestimiento del substrato. Si 
aün estÆ en el proceso, se recomienda que el capItulo reivindicatorlo tenga la 
formal idad de preÆmbulo y parte caracterizante diferenciados por la expresiOn 
"caracterizado por" de modo que el preÆmbulo defina el campo de la invención 
y los elementos que ya son conocidos en el arte, de otro lado, la parte 
caracterizante deberla contener los elementos tØcnicos y caracterIsticas que 
corresponden al aporte que realiza el seæor solicitante con su invención. 

Si el aporte tØcnico estÆ en la formulación para at revestimiento del substrato y 
no en el proceso, el seæor solicitante deberla plantear el preÆmbulo en la 
categorla de producto, es decir, como una composición para revestir un 
substrato... y tambiØn emptear la formalidad de preÆmbuto y parte 
caracterizante como se mencionO en el pÆrrafo anterior. 

� En Ia reivindicación dependiente 10 se menciona que Udichos fluoropolimeros 
se seleccionan de un grupo que consisten de perlluouoalkoxy, etil propileno 
fluorinado..." (Negnta Personal). Sin embargo, dicha expresión resaltada en 
negnlla no es comprensible y se recomienda rectificar. 

� En la reivindicaciOn 12 incluye un intervalo precedido por la expresión 
"aproximadamente" que se recomienda eliminar pars mejorar la especificación 
de la invención. 

� En conclusion, las reivindicaciones I y 10 no cumplirlan con el requisito de 
clandad y definiciOn de la invención de acuerdo con el articulo 30 de la 
DecisiOn 486. 

4. Determinación del Estado de la TØcnica 

� La fecha qua se ha tenido en cuenta para determinar et Estado de la TØcnica 
es: 

Fecha de presentaciOn de la solicitud priontana: 6 de iunio de 2003 

� Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizO la bUsqueda en el estado de la 
tØcnica de documentos relacionados con la solicitud encontrÆndose los 
siguientes: 





NO Documento Titulo Fecha de pubticación 
METHOD OF APPLYING A 20 de 

DI US4421 795 COATING OF POLYARYLENE diciembre de SULPHIDE TO A COOKING 1983 UTENSIL  
"PROCESS FOR MAKING 26 de 

02 US5478651 FLUOROPOLYMER FINISH diciembre de 
COMPOSITION’ 1995 

5. AnÆllsis de patentabilidad (artIculo 14 D 486) 

5.1 Nivel Inventivo (artIculo 18 0486) 

ElTØcnico 

El tØcnico de nivel medlo versado en la matena encargado de resolver el 
- problema tØcnico puede ser un ingeniero qulmico que labore con recubnmientos 

polimØricos y que atiende a planes de mejoramiento continuo normatmente 
formulados por las empresas. 

El Probtema TØcnico 

El problema tØcnico que se espera solucionar va mÆs encaminado a la 
formulación quImica del recubrimiento no-adherente. Un tØcnico de nivel medio 
versado en la matena conoce la importancia de mejorar la formutaciOn para 
obtener propiedades mejoradas de no-adhesion del recubrimiento, por to tanto, 
dicho problema conocido motivaria a un tØcnico a continuar mejoramientos en 
este campo. 

� Respecto at Estado de la TØcnica: 

En el documento US4421795 (Dl) se divulga Ia existencia de un mØtodo para 
aplicar un recubrimiento a utensilios de cocina en la cual una mezcla Intima de 
un poliarilen sulfuro con un aril ester de un aril alcohol es aplicado a la superficie 
del utensilio y subsecuentemente calentado para evaporar el ester y curar et 
recubrimiento. La mezcla puede ser una mezcla de polvo seco, una mezcla 
hümeda de polvo, una pasta, una suspension, una soluciOn lIquida o una 
solución sOlida. 

En Dl se explica que la fase resina puede incluir politetrafluoroetileno, 
poliimidas y polisulfonas ademÆs de pigmentos, rellenadores, estabitizantes, 
ayudas de recubrimiento y bases para mejorar la uniOn (Columna 1, lmnea 64�
Columna 2, linea 4). 

Los poliarilen sulfuros tienen puntos de fusiOn en el rango de 280°C a 300°C 
(Columna 3, lineas 26y 27). (Columna 6, lIneas 18-32). 

En la composiciOn que incluye PPS en forma particulada, el tamaæo de particula 
puede estar en el rango de 10-200 micrones (Columna 3, Imneas 37-39). 

Vanos mØtodos pueden ser empleados en aplicar la mezcla antes del curado. 
En el caso de una mezcla de polvo seco, Østa se puede aplicar por dispersiOn 
electrostØtica (Columna 4, Ilneas 37-40). 
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En el ejemplo 8 de DI se mezcla mntimamente en una mezcladora de alta 
velocidad: 55% de polifenilen sulfuro, 15% de politetrafluoroetileno, 20% de 
difenilsulfona, 9% de difenil ftalato y 1% de hidrOxido de caiclo. La mezcla fue 
dispersada de forma electrostÆtica sobre un sustrato y fue calentado entre 
300°C y 310°C par cinco minutos y luego elevada la temperatura hasta 370°C y 
380°C por quince minutos obteniØndose un recubrimiento de polifenilen sulfuro y 
politetrafluoroetileno (Columna 6, lmneas 18� 32). 

En el documento US5478651 (D2) se divulga la existencia de un proceso para 
elaborar un recubnmiento no-adherente de fluoropolimero sobre un substrato tal 
como una herramienta de cocina o de homeado. Se mejora la adhesion par 
comolienda de por Ia menos un componente de union con un componente 
pigmento. 

En 02 enseæa que las capas de fluoropoilmero comprende PTFE con otros 
copolimeros 0 comonOmeros (TFE, HFP, PFA, etc.) y en las cuales se incluyen 
rellenadores inorgÆnicos como alimina, titania, etc., y tienen tamaæos de 
particula entre I y 100 micrones, prefenblemente 2 y 10 micrones como 
resultado de procesos de molienda (Columna 4, lineas 17-37) para mejorar las 
propiedades mecØnicas de la capa polimØrica no-adherente. 

La SoluciOn TØcnica 

Un proceso para revestir un substrato con un revestimiento que contiene un 
fluoroaolImero (Reivindicaciones I a 16) 

De acuerdo con las reivindicaciones de la solicitud, particularmente con la 
reivindicaciOn independiente I se entiende que el principio tØcnico sobre el cue] 
se fundamenta la propuesta es que el proceso consista on los pasos de I) 
preparar una mezcla sOlida con uno 0 mØs fluoropolImeros y UflO 0 mÆs 
poilmeros termoplØsticos tØrmicamente estables a temperaturas de mÆs de 
400°C; ii) mezclar la fundiciOn y extraer dicha mezcla sólida a temperaturas de 
entre 250°C y 400°C para lograr la homogeneizaciôn; iii) someter la extracciOn a 
med ios mecÆnicos para obtener un polvo de hasta 100 micrones de tamaæo 
promedlo; iv) aplicar dicho polvo en un substrato y v) calentar dicho substrato a 
temperaturas suficientes para hacer que dicho polvo se vuelva lo 
suflcientemente fluido para revestir dicho substrato. 

No obstante, al realizar el anÆlisis del estado de la tØcnica se encontrO que DI 
es un documento prôximo que enseæa un proceso para revestir un substrato con 
una formulaciOn de proporciones en peso equivalentes a las de la solicitud, que 
contiene un fluoropolimero (PTFE) y un poilmero termoplØstico como el Poliaril 
sulfuro (PPS), donde dicha formulaciOn puede ser una mezcla sOlida que puede 
ser fundida para homogenizaciOn, que puede convertirse en polvos con tamaæos 
de partIcula entre 10y200 micrones, que pueden aplicarse sobre un substrata 
por medio de dispersiOn electrostÆtica y que puede curarse sabre el substrato 
par medio de calentamiento (Resumen; Columna 1, lInea 64� Columna 2, Ilnea 
4; Columna 3, IIneas 26y 27; Columna 3, Imneas 37-39; Columna 4, lineas 37 
�40). 

Una diferencia encontrada entre la solicitud en estudio y DI es que Øste ültimo 
documento no explicita que la fundiciOn se haga entre 250°C y 400°C. No 
obstante, en Dl si se menciona que los palianlen sulfuros preferidos tienen un 
punto de fusiOn entre 280  300°C, lo cual hace implicita la fusion y extracciOn 
en el rango de temperaturas de la solicitud en estudio. 
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Por otro lado, en Dl se sugiere un intervalo de tamaæo de partIculas sólidas 
entre 10y200 micrones mientras que en la solicitud es de hasta 100 micrones. 
Al comparar se observa que los intervalos se encuentran traslapados en el 
intervalo de 10 a 100 micrones, por ello, si un tØcnico de nivel medio versado en 
la materia tuviera acceso a Dl podrIa desarrollar un diseæo de experimentos 
rutinano ensayando diferentes tamaæos de partIculas de la mezcla para 
encontrar la formulaciOn que tenga mejor desempeæo. 

Dado lo anterior, se puede concluir que un tØcnico de nivel medio versado en la 
materia con acceso a Dl podrIa derivar un proceso equivalente al de la solicitud 
en estudio. Por lo tanto, el proceso propuesto no poseerIa nivel inventivo y no 
cumpliria con el requisito del artIculo 18 de la Decision 486. 

La Oficina desea aæadir algunos comentarios sobre la formulaciôn que contiene 
fluoropolImeros, pues 02 sugiere que las capas de fluoropoilmero pueden 
comprender PTFE con otros copolImeros o comonOmeros (TFE, HFP, PFA, 
etc.) y en las cuales se incluyen rellenadores inorgÆnicos como alimina, titania, 
etc., y tienen tamaæos de partIcula entre I y 100 micrones, prefenblemente 2 y 
10 micrones como resultado de procesos de molienda (Columna 4, lIneas 17-
37) para mejorar las propiedades mecÆnicas de la capa polimØrica no-
adherente. Por lo tanto, si un tØcnico de nivel medio versado en la materia 
tuviera acceso a Dl y D2 podrIa verse motivado a desarrollar ensayos de rutina 
para obtener formulaciones que contengan PTFE con otros copolImeros o 
comonómeros (TFEI HFP, PFA, etc.) y rellenadores orgÆnicos como alumina de 
2 a 10 micrones de tamaæo de partIcula para mejorar las propiedades 
mecÆnicas del recubrimiento polimØnco. 

S. ConclusIon 

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados as[: 

N° Documento N° Reivindicaciones Requisito que afecta 
afectadas  

Dl US4421795 1 �5; 9, 10, 12� 16 Nivel Inventivo 
D2 US5478651   

En cumplimiento del artIculo 45 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de 60 dIas contados a 
partir de la fecha de notificación  de la presente comunicación. En caso de no dar 
respuesta all presente requerimlento, osi a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesiôn, se denegara  la patente. 

NotifIquese el presente oficioz§hforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capItulo quinto del ti ode Ia Circular Unica No 10 de 2001. 

ALIX CARMHA CESPEDES DE VERGEL 
Jefe de Divisfôn de Nuevas Creaciones 

El anterioVrequerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No. 2811 1 Cadigo No. 202042 

VIC 
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